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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 32C: Miniature fuses, of IEC technical
committee 32: Fuses.

The text of this amendment is based on the following documents:

CDV Report on voting
32C/456/CDV 32C/463/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch"” in the data related to the specific publication. At this date, the
publication will be

* reconfirmed,

e withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

Introduction

Delete the last two paragraphs.

1 Scope and object

Delete the fourth paragraph.

2 Normative references

Replace the reference to IEC 60068-2-20:1979 and its amendments with the following new
reference.

IEC 60068-2-20:2008, Environmental testing — Part 2-20: Tests — Test T: Test methods for
solderability and resistance to soldering heat of devices with leads

8.6 Solderability of terminations

Replace 8.6 and the changes made to it by Amendment 1 by the following new text:
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8.6.1 Through-hole fuse-links

The fuse-links shall be subjected to Test Ta of IEC 60068-2-20:2008, using Method 1, with the
following conditions:

Ageing: None (as received)

Immersion conditions: 250°C+3°C,3s+0,3s

Depth of immersion: 2,0 mm £ 0,5 mm (from seating plane)
Flux type: Non-activated

Screen: A screen should be used

After the test, the dipped surface shall be covered with a smooth and bright solder coating,
with no more than small amounts of scattered imperfections such as pin-holes or un-wetted or
de-wetted areas. These imperfections shall not be concentrated in one area.
10 x magnification shall be used.

A different solder bath temperature may be chosen because of the usage of various solders.
The relevant combination of the solder bath temperature and the solder alloy shall be chosen
according to IEC 60068-2-20:2008, Table 1.

8.6.2 Surface mount fuse-links

The fuse-links shall be tested according to 6.2 of IEC 60068-2-58:2004, with the following
conditions:

Ageing: None (asreceived)
Immersion conditions: 245,6C +5,°C,. 3/ 10,38
Depth of immersion: The terminations shall be immersed successively in such a way

that the entire metal surfaces are covered by the solder bath
Flux type: Non-activated

After the test, the contact areas shall be covered with a smooth and bright solder coating with
no more than small amounts of scattered imperfections such as pin-holes or un-wetted or de-
wetted areas. These imperfections shall not be concentrated in one area. 10 x magnification
shall be used.

A different solder bath temperature may be chosen because of the usage of various solders.
The relevant combination of the solder bath temperature and the solder alloy shall be chosen
according to IEC 60068-2-58:2004 Table 2.

8.7.1 Through-hole fuse-links

Replace the first sentence by the following new sentence:

The fuse-links shall be subjected to Test Tb of IEC 60068-2-20:2008, Method 1, with the
following conditions:
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 32C: Coupe-circuits a fusibles
miniatures, du comité d'études 32 de la CEIl: Coupe-circuits a fusibles.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
32C/456/CDV 32C/463/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEl sous
"http://webstore.iec.ch"” dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,
la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

Introduction

Supprimer les deux derniers alinéas.

1 Domaine d'application et objet

Supprimer le quatrieme alinéa.

2 Reéférences normatives

Remplacer la référence a la CEl 60068-2-20:1979 et ses amendements par la nouvelle
référence suivante.

CEIl 60068-2-20:2008, Environmental testing — Part 2-20: Tests — Test T: Test methods for
solderability and resistance to soldering heat of devices with leads (disponible en anglais
seulement)

8.6 Soudabilité des sorties

Remplacer 8.6: ainsi que les modifications apportées par 'Amendement 1 par le texte suivant:
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8.6.1 Eléments de remplacement de type a montage par trous

Les éléments de remplacement doivent étre soumis a l'essai Ta de la CEl 60068-2-20:2008
en appliquant la méthode 1, avec les conditions indiquées ci-dessous:

Vieillissement: Néant (tel que regu)

Conditions d'immersion: 250°C+3°C,3s+0,3s
Profondeur d'immersion: 2,0 mm £ 0,5 mm (du plan de siége)
Type de flux: Non activé

Ecran: Il est recommandé d’utiliser un écran

Apres l'essai, la surface immergée doit étre recouverte d’'une couche d’alliage lisse et
brillante, avec seulement un petit nombre d’imperfections dispersées telles que piqgdres,
zones non mouillées ou présentant un retrait de mouillage. Ces imperfections ne doivent pas
étre concentrées en une seule région. On doit utiliser un grossissement de 10 fois.

Une température de bain d’alliage différente peut étre choisie en raison de ['utilisation de
soudures diverses. La combinaison pertinente de la température de bain de soudure et
I'alliage de soudure doivent étre choisies selon le Tableau 1 de la CEI 60068-2-20:2008.

8.6.2 Eléments de remplacement de type a montage en surface

Les éléments de remplacement doivent étre soumis a l'essai selon le 6.2 de la
CEI 60068-2-58:2004 avec les conditions indiquées\cidessous:

Vieillissement: Néant (tel/queregu)
Conditions d'immersion: 245°C+5°C,3s+0,3s
Profondeur d'immersion: Les sorties doivent étre immergées successivement de telle

sorte que l'ensemble des surfaces métalliques soit recouvert
par le bain d’alliage

Type de flux: Non activé

Aprés l'essai, les zones de contact doivent étre recouvertes d’'une couche d’alliage lisse et
brillante, avec seulement un petit nombre d’imperfections dispersées telles que piqdres,
zones non mouillées ou présentant un retrait de mouillage. Ces imperfections ne doivent pas
étre concentrées en une seule région. On doit utiliser un grossissement de 10 fois..

Une température de bain d’alliage différente peut étre choisie en raison de ['utilisation de
soudures diverses. La combinaison pertinente de la température de bain de soudure et
I'alliage de soudure doivent étre choisies selon le Tableau 2 de la norme CEI 60068-2-
58:2004.

8.7.1 Eléments de remplacement de type a montage par trous
Remplacer la premiére phrase par la nouvelle phrase suivante:

Les éléments de remplacement doivent étre soumis a l'essai Tb de la CEl 60068-2-20:2008,
en appliquant la méthode 1 suivant les conditions indiquées ci-dessous:
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